Medialnim partnerem konference je odborny ¢asopis
DPS ELEKTRONIKA od A do Z

ZARAZENI DO DATABANKY SMT-INFO 2027
a planované akce na rok 2027:

SMTinfo 10/27 — 12.—13. Fijna 2027 ano-ne

Péjeni a tepelné procesy, opravy v SMT, ¢isténi DPS,
trendy v mikroelektronice, defekty pajenych spoji

Jméno a piijment, titul ..o,

AKTUALIZACE A ZARAZENI do dB SMTinfo

zasilejte prosim e-mailem na adresu
info@smtinfo.cz, www.smtinfo.cz

ORGANIZACNI INFORMACE:

MiSTO KONANI:
Stiedni $kola informatiky, Cichnova 23, 62400 Brno

SPOJENI DO MISTA KONANI KONFERENCE:

+ 7z hlavniho nadrazi CD tramvaj ¢. 1, smér Bystrc,
vystup zastavka vozovna Komin (cca 20 min. jizdy)
+ 7z autobusového nadrazi prejit pésky k nadrazi CD
(cca 7 min.) a odtud pokracovat tramvaji €. 1,
smér Bystre, vystup vozovna Komin
* vlastni dopravou — od brnénského vystaviste
smér Bystre (piehrada), pied prodejnou OPEL
(po levé strang silnice) odbocit doleva na Jundrov,
za prodejnou OPEL smér vpravo, odtud se jiz
po pravé strané nachazi areal SS informatiky
s moznosti parkovani.

ZAVAZNE PRIHLASKY:

Zaslete e-mailem, ev. postou spolu se zavaznym
pozadavkem na stravu nejpozdéji do 11.10.2026 na adresu:
e-mailem: info@smtinfo.cz, ev. smtinfocz@gmail.com

AKTUALIZACE A ZARAZENI do dB SMTinfo

zasilejte prosim e-mailem na adresu
info@smtinfo.cz

UBYTOVANI A STRAVOVANI:

Ubytovani nezajist'ujeme.

Kazdy si zajisti ubytovani dle vlastniho pozadavku
na nize uvedené kontaktni adrese:

Ubytovani na Stfedni §kole informatiky
Cichnova 23, Brno-Komin

Telefonické objednavky: 00420-541 123 364
p- Podborska, p. Pantickova

Ubytovani je zajistovano v buiikach hotelového typu
STRAVOVANI: obéd v arealu SS informatiky 4 140,- K&
PREZENCE: 13.10.2026 8.00-8.30 hod.

I'Jéastnicky’ poplatek véetné obcerstveni a bulletinu
(Ghrada pfi prezenci)

13.10.2026 850,- K¢

SMT-INFO KONSORCIUM
ve spolupraci s

FEKT VUT v Brné
a
SS INFORMATIKY BRNO

Vas zvou
na mezinarodni konferenci
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PAJENI A TEPELNE PROCESY

W )4

CISTENI DPS

NOVINKY
V MIKROELEKTRONICE

VADY PAJENEHO SPOJE

BRNO 13. fijna 2026
SS informatiky
Cichnova 23, Brno-Komin

kod akce 10/26



ZAMERENI KONFERENCE:

« PAJENI A TEPELNE PROCESY

« CISTENI DPS

« NOVINKY V MIKROELEKTRONICE
« VADY PAJENEHO SPOJE

ODBORNA NABIDKA:

 Ucastnici konference vyslechnou nejnovéjsi informace
z vyse uvedenych tematickych oblasti od odbornika
renomovanych firem

* V piilehlych prostorach prednaskového salu budou
instalovany stanky nasledujicich firem s odbornou
literaturou a demonstra¢nimi zafizenimi:

ADOPT SMT AIM SOLDER EUROPE
AMTEST GROUP JAMI ELECTRONICS
PAN ELECTRONICS

Pro ucastniky a navstévniky konference budou k dispozici
reklamni tabule pro propagaci vlastnich vyrobki a nabidku
nevyuzivanych technologickych zafizeni a sluzeb.

TEMATICKE ZAMERENI DALSICH AKCi
PORADANYCH SMT-INFO:

SMT-INFO 10/2027 12.-13. Fijna 2027

Misto konani: SS informatiky, Cichnova 23, Brno

« PAJENI A TEPELNE PROCESY

« CISTENI DPS

« NOVINKY V MIKROELEKTRONICE
« VADY PAJENEHO SPOJE

ODBORNY GARANT:

SMT-INFO KONSORCIUM

tel.: 00420-541 146 113

mobil: 00420-602 542 966

e-mail : info@smtinfo.cz, smtinfocz@gmail.com
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PROGRAM KONFERENCE
Utery — 13. ¥ijna 2026

Zahajeni, uvod

Metoda smacecich vah - hodnoceni smacitelnosti
povrchu roztavenou pajkou
/K. Dusek, CVUT FEL Praha/

Nové materialy pro selektivni lakovani

a vyrobu elektroniky

/B. Gyorfty, HUMISEAL / Chase Corporation,
J. Vondracek, AMTEST GROUP/

Vyvoj bezolovnaté pajeci pasty s nizkou tvorbou dutin
pro aplikace vyzadujici vysokou spolehlivost

/S. Abdourahime, INVENTEC,

JAMI ELECTRONICS Praha/

Obcerstveni, kava

Technologie CLAD: Digitalni laserové nanaseni materiala
v SMT vyrobé
/S. Etienne, ioTECH, A. Kollar, AMTEST GROUP/

FUJI SMART FACTORY — Budoucnost chytré vyroby
/R. Kolka, AMTECH Brno/

Vyuziti A.L ve strojich Koh Young

Diskuse

Nové trendy — pajeni bez tavidel
/M. Hurban, REHM Cesk republika Piibor/

Novy pfistup k ¢isténi elektronickych sestav
/V. Sitko, PBT WORKS Roznov pod Radhostém/

Obed
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- Malé procesy, velky dopad:
Chytré podpirné technologie v SMT vyrobé
/L. Pokorny, AMTEST GROUP/

- Vliv typu slitiny na vysledky/spolehlivost AOI
/A.Sedlak, AIM SOLDER/

- Inspekeni systémy Magic Ray
/M. Javirkova, NETA SMT Brno/

- Jednotna terminologie napfic
elektrotechnickymi obory
/J. Kiivka, CESKA AGENTURA
PRO STANDARDIZACI Praha/

- Vliv navrhu thermal relief na zaplnéni
PTH otvor( pfi pajeni vinou
/J. Dokoupil, FEKT VUT Brno,
RESIDEO Brno/

- Diskuse, zavér konference

Ptednasky budou prezentovany
v CeStiné nebo v angli¢ting.
Zmény programu vyhrazeny.



